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证券代码：600601   证券简称：方正科技   公告编号：临 2018-022 

 

方正科技集团股份有限公司 

关于新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目的

公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。 

 

重要内容提示：  

●项目名称：方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）

全资子公司新建珠海方正PCB（印刷电路板）高端智能化产业基地项目

（以下简称“本项目”）； 

● 投资金额；本项目计划投资9.9959亿元人民币； 

● 特别风险提示：本项目实施进程存在不确定性，存在因政策法规、政府

审批、市场需求、技术研发、工程进度、工程质量、资金供应而导致无

法按照项目实施计划完成的风险。 

 

一、本项目概述：    

（一）公司全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海

多层”，暂定为本项目实施主体）拟于珠海市斗门区富山工业园新建珠海方正 PCB

高端智能化产业基地项目，设计产能为月产 PCB 板 100 万平方英尺，本项目预

计投资为 9.9959 亿元人民币，项目分两期建设完成，项目资金自筹。  
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（二）本项目已经公司第十一届董事会 2018 年第三次会议审议通过。根据

《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事

项在获得公司董事会审议批准后需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。 

（三）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。 

 

二、本项目的基本情况 

（一）PCB 市场情况分析 

PCB 作为提供电子零组件安装与插接时主要的支撑体，是所有电子产品不

可缺少的主要基础零件，其应用范围极广，从民用的一般消费性电子产品、信息

通讯产品，到航天科技产品，均需用到印刷电路板。一般而言，电子产品功能越

复杂、回路距离越长、接点脚数越多，PCB 所需层数亦越多，如高阶消费性电

子、信息及通讯产品等。 

近年来，全球 PCB 市场稳中有增，根据 PCB 专业资讯公司 Prismark 数据，

预计到 2025 年可以达到 666 亿美元的规模，2015-2025 年的平均复合增长率为

1.7%。在中国成为电子产品制造大国的同时，全球 PCB 产能也在逐渐向中国转

移。2015-2025 年我国 PCB 行业将整体维持较为低速的增长，但增速仍高于全球

水平，预计到 2025 年大陆 PCB 产值可达到 334 亿美元的规模，2015-2025 年的

平均复合增长率为 2.6%。 

2016 年全球 8-16 层电路板的产值为 64.99 亿美元，其中中国的产值为 28.25

亿美元，占 43.46%。预计 2021 年 8-16 层电路板的产值为 74.02 亿美元，其中中

国的产值为 35.95 亿美元，占 48.57%，全球 2016 年至 2021 年 8-16 层电路板产

值复合增长率为 2.6%，其中中国在此领域的电路板复合增长率为 4.9%，远高于

全球的年平均复合增长率。目前，国内 PCB 厂家更多的生产低端、低附加值产

品，产能已经严重过剩，而目前中国 TOP10 的 PCB 企业仅有不到 3 成的企业生

产多层电路板或高多层电路板，因此高端 PCB 产品占比仍较低，中国的多层电

路板市场在未来仍属于快速增长的市场，且中国 Top10 的 PCB 厂中业务重点少

有覆盖 8-16 层 PCB，因此，8-16 层 PCB 具有较大市场空间。 
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（二）公司 PCB 业务定位分析 

公司 PCB 产品的研发、生产和制造主要由珠海多层、珠海方正科技高密电

子有限公司、重庆方正高密电子有限公司三个主要生产基地组成。产品主要为生

产制造 HDI（高密度互连 PCB）板、普通多层板、系统板、大型背板等产品并

为客户提供 QTA（快板）和 NPI（新产品导入）服务。公司 PCB 客户的行业主

要分布在通信设备、通讯终端、IT 产品、工业医疗、汽车电子和消费电子等众

多领域。2016 年中国电路板行业排名，公司 PCB 在陆资 PCB 厂商排名第 4 位。 

近年，随着全球信息技术向数字化、网络化的迅速发展，超大容量的信息传

输、超快速度和超高密度的信息处理已成为信息技术追求的目标，这个目标的实

现，对通讯设备终端产品制造提出了前所未有的新挑战，进而对处于其上游的电

路板行业也提出了更高的要求。具有信号高速、低损耗传输特性的高端通讯印刷

电路板在此背景下得到快速发展和应用，成为业界技术开发及市场拓展中最热门

的品种，本次投资的方正 PCB 高端智能化产业基地项目的产品为高端通讯印刷

电路板，建成后将成为 PCB 业内领先的智能化工厂，届时公司 PCB 业务整体价

值将得到明显提升。 

（三）本项目情况介绍 

1、产能设计：达成后月产 PCB 板 100 万平方英尺，产品定位为 8-18 层的

多层电路板，分两期实施。 

2、实施方案：整体按二期建设完成，其中：一期工程拟定的生产能力为 50

万平方英尺/月。一期工程将完成总规模大部分土建工程，并采购和安装相应生

产能力的设备；二期工程主要是采购和安装生产设备，并建设少量的土建工程及

与之配套的其它设施，二期拟定的生产能力为 50 万平方英尺/月。 

3、实施地点：珠海市斗门区富山工业园内。 

4、投资估算：本项目计划投资 9.9959 亿元，其中厂房投入 2.2401 亿元，

公用设施投入 1.7304 亿元，生产设备投入 5.5254 亿元，智能化预算 0.5 亿。 
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5、筹资方案：自筹资金。 

6、实施进度：项目建设总规模为完全达产后月产 PCB 板 100 万平方英尺，

其中：第 1-2 年为一期工程建设期，逐步达产后月产能为 50 万平方英尺；第 2-3

年为二期工程建设期，完全达产后月产能达 100 万平方英尺，后续产能维持该水

平。 

 

三、项目建设对公司的必要性和影响 

本项目的实施符合公司 PCB 业务的发展战略和整体业务布局，建成后将成

为 PCB 业内领先的智能化工厂，能有效优化公司产品结构，为产品的规模化生

产销售提供可靠的生产条件，促进公司降低产品成本。项目达产后将增加公司的

营业收入和利润，提升公司 PCB 业务核心竞争优势。  

 

四、项目的风险提示 

在本项目实施过程中可能存在因政策法规、政府审批、市场需求、技术研发、

工程进度、工程质量、资金供应而导致无法按照项目实施计划完成的风险。针对

此类风险，公司将制定严密的进度总控制计划，加强项目实施过程中的工程管理

和财务管理，合理安排工期，通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度

进行全程控制，力争按项目的实施计划完成。 

 

特此公告。                                       

 

  方正科技集团股份有限公司董事会                                                                  

2018 年 4 月 28 日 


